
 

请务必阅读正文之后的免责条款部分  1 / 10 

 

[Table_Main]   

 

行业研究|信息技术|半导体与半导体生产设备 证券研究报告 

半导体与半导体生产设

备行业周报、月报 

2026 年 06 月 08 日 

[Table_Title] 存储芯片拉动半导体增长，英伟达和 AMD

加码 AI PC 

——行业周报 
 

[Table_Summary] 报告要点： 

 本周（2026.6.1-2026.6.7）市场回顾 

1）海外 AI 芯片指数本周下跌 4.6%。Marvell 上涨 28.5%，博通和

AMD 下跌 13.7%和 9.6%，MPS 下滑 5.4%。2）国内 AI 芯片指数本

周下滑 3.9%。兆易创新和通富微电上涨 4.1%和 1.3%，中芯国际和

长电科技下跌近 8%，海光信息、翱捷科技和澜起科技下跌在 5%-7%。

3）英伟达映射指数本周下跌 0.6%，麦格米特和江海股份涨幅在 15%

以上，神宇股份上涨 6.7%，长芯博创（-12.1%）、景旺电子（-9.9%）、

胜宏科技（-8.7%）、沃尔核材（-6.6%）、英维克（-5.9%）均出现下

跌。4）服务器 ODM 指数本周上涨 0.2%，Wistron 和 Wiwynn 分别上

涨 7.9%和 3.9%，超微电脑和 Quanta 下跌 9.7%和 2.3%。5）存储芯

片指数本周下跌 2.0%，太极实业上涨 25.6%，兆易创新和普冉股份小

幅上涨。北京君正和东芯股份跌幅超 11%，联芸科技、恒烁股份和江

波龙跌幅超 5%，佰维存储和香农芯创跌幅超 4%。6）功率半导体指

数本周下跌 3.2%；A 股果链指数上涨 0.5%，港股苹果指数下跌 1.1%。 

 行业数据 

1）WSTS 预计 2026 年全球半导体增长 90%，达到 1.5 万亿美元，主

要由存储芯片驱动，同比增加 250%，逻辑电路预计 2026年增长 37%。

2）2025-2027 年，三大原厂 HBM 晶圆投入量分别占 DRAM 晶圆总

投入量从 18%提升到 30%，HBM 位元供应量占 DRAM 位元总供应量

从 8%提升到 13%。3）全年全球 PC 出货量将下降 11.3%，且情况将

在第四季度逐步进一步下滑，预计同比下降 20%，原因系内存的持续

短缺，且预计在 2027 年缓解的可能性较小。 

 重大事件 

1）Google 未来三年向 SpaceX 支付 9.2 亿美元的月费，用以满足公

司的 AI 服务需求，总金额约 300 亿美元。2）英伟达和 AMD 推出 AI 

PC 平台 RTX Spark 和 Strix Halo，预计 26Q3 上市。3）SpaceX 预

计募集资金 750 亿美元，成为史上规模最大的 IPO。4）联发科表示

下一代 AI 专案将全面采用英特尔 EMIB-T 先进封装技术，并规划于

26Q4 完成设计定案、27Q4 季量产。5）北方华创首台 600mm×600mm

面板级封装去胶设备成功出货，意味中国本土设备厂正逐步切入面板

级封装关键制程领域。6）Google 推出 AI 眼镜相关布局，叠加其他厂

商驱动，有望带动 2026 年全球 AI 眼镜出货达到 1750 万副。 

 风险提示 

上行风险：中美贸易摩擦趋缓；半导体产业 AI 相关应用领域增速加

快；苹果加速中国 AI 进展等。 

下行风险：下游需求不及预期；国际贸易摩擦加剧；苹果 AI 进展放缓；

其他系统性风险等。 
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1.市场指数 

海外 AI 芯片指数：本周下滑 4.6%。其中，Marvell 上涨 28.5%，博通和 AMD

下跌 13.7%和 9.6%，MPS 下滑 5.4%。 

国内 A 股芯片指数：本周下滑 3.9%。其中，兆易创新和通富微电上涨 4.1%和

1.3%，中芯国际和长电科技下跌近 8%，海光信息、翱捷科技和澜起科技下跌在 5%-

7%。 

图 1：海外 AI 芯片和国内 AI 芯片指数波动 

 
资料来源：iFind，国元证券研究所  

注：海外 AI 指数包括英伟达、台积电、博通、Marvell、MPS 和 AMD；国内 AI 指数包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起

科技、瑞芯微、恒玄科技、翱捷科技、兆易创新、长电科技和通富微电 

 

英伟达映射指数：本周下跌 0.6%。其中，麦格米特和江海股份涨幅在 15%以上，

神宇股份上涨 6.7%，长芯博创（-12.1%）、景旺电子（-9.9%）、胜宏科技（-8.7%）、

沃尔核材（-6.6%）、英维克（-5.9%）均出现下跌。 

服务器 ODM 指数：本周上涨 0.2%。其中，Wistron 和 Wiwynn 分别上涨 7.9%

和 3.9%，超微电脑和 Quanta 下跌 9.7%和 2.3%。 
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图 2：英伟达映射指数及服务器 ODM 指数波动 

 
资料来源：iFind，国元证券研究所 

注：英伟达映射指数包括工业富联、神宇股份、博创科技、沃尔核材、兆龙互连、麦格米特、英维克、胜宏科技、景旺电子、

沪电股份、太辰光和江海股份；服务器 ODM 指数包括 Supermicro、鸿海精密、Quanta、Wistron、Wiwynn 和 Gigabyte 

 

国内存储芯片指数：本周下跌 2.0%。其中，太极实业上涨 25.6%，兆易创新和

普冉股份小幅上涨。北京君正和东芯股份跌幅超 11%，联芸科技、恒烁股份和江波

龙跌幅超 5%，佰维存储和香农芯创跌幅超 4%。 

国内功率半导体指数：本周下跌 3.2%。其中，华润微和富乐德涨幅为 3.9%和

2.4%，斯达半导下跌 12.1%，新洁能和芯联集成跌幅超 8%。 

图 3：国内存储芯片指数波动  图 4：国内功率半导体指数波动 

 

 

 
资料来源：iFind，国元证券研究所  

注：指数包含兆易创新、北京君正、联芸科技、恒烁股份、江波龙、佰维存储、德

明利、太极实业、普冉股份、香农芯创、东芯股份和聚辰股份 

 

资料来源：iFind，国元证券研究所 

注：指数包含华润微、士兰微、芯联集成、捷捷微电、扬杰科技、斯达半导、新洁

能和富乐德 

 

果链指数：本周 A 股苹果指数上涨 0.5%，港股苹果指数下跌 1.1%。 
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图 5：A 股果链指数  图 6：港股果链指数 

 

 

 
资料来源：iFind，国元证券研究所  

注：指数包含工业富联、立讯精密、领益智造、东山精密、歌尔股份、水晶光电、

鹏鼎控股、蓝思科技、德赛电池、长盈精密、信维通信、欣旺达、博众精工、赛腾

股份、珠海冠宇和环旭电子 

 
资料来源：iFind，国元证券研究所 

注：指数包含比亚迪电子、高伟电子、通达集团、舜宇光学和瑞声科技 

 

本周覆盖标的中，强瑞技术和珂玛科技上涨超 16%，兆威机电、兆易创新、领

益智造、豪威集团和世运电路涨幅在 10%以下；安克创新、斯达半导和强达电路跌

幅超 10%，澜起科技、拓荆科技、水晶光电、圣邦股份和纳芯微跌幅超 5%。 

图 7：覆盖标的本周涨跌幅 

 
资料来源：iFind，国元证券研究所 
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2.行业数据 

据 WSTS 数据，继 2025 年末和 2026 年初的强劲表现之后，全球半导体市场预

计将在 2026 年增长 90%，达到 1.51 万亿美元。这一迅猛增长主要由存储领域推动，

该领域预计将同比增长约 250%，在 2026 年达到 8000 亿美元以上。对人工智能基

础设施、HBM 和加速计算平台的持续强劲需求仍然是半导体行业的主要增长动力。

逻辑电路预计仍将是另一主要贡献者，到 2026 年将增长 37%。其他产品类别预计将

以较为温和的速度增长，反映出更广泛的行业增长：微处理器增长 20%，模拟电路

增长 10%，分立半导体增长 8%，传感器和光电子器件增长 3%。 

图 8：全球半导体市场规模（十亿美元） 

 
资料来源：WSTS，国元证券研究所 

据 Trendforce 数据，2026 年，HBM 需求增长将主要由 AI ASIC 产能升级驱动，

每颗AI芯片的HBM容量将从96GB/192GB大幅提升至216GB/288GB。尽管NVIDIA 

Rubin 平台每颗 GPU 的 HBM 容量预计与上一代产品相近，但更高的出货量将继续

推高整体需求。 

预计到 2027 年，NVIDIA 的 Rubin Ultra 平台将进一步提升每颗 GPU 的 HBM

容量至 384GB。与此同时，诸如 Google TPU 等 AI ASIC 平台预计将随着部署量的

增加而进一步推高对 HBM 位元的需求。 

TrendForce 预计，到 2025 年底、2026 年底和 2027 年底，三大供应商的 HBM

晶圆投入量将分别占 DRAM 晶圆总投入量的约 18%、22%和 30%。同时，同期 HBM

位元供应量预计将分别占 DRAM 位元总供应量的约 8%、9%和 13%。 
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图 9：HBM 在 DRAM 晶圆和位元产出比重 

 
资料来源：Trendforce，国元证券研究所 

据 IDC 预测，全年全球 PC 出货量将下降 11.3%，且情况将在第四季度逐步进

一步下滑，预计同比下降 20%，原因系内存的持续短缺，且预计在 2027 年缓解的可

能性较小。虽然 2026 年第一季度出货量同比增长 3%。但这种增长很大程度上是应

对预期的价格上涨而产生的提前囤货。 

图 10：全球 PC 销量（百万台） 

 
资料来源：IDC，国元证券研究所 

 

3.重大事件 

1）SpaceX 在 6 月 5 日的申报文件中表示，Google 将从 2026 年 10 月~2029 年 6

月为止，向 SpaceX 支付 9.2 亿美元的月费。在整个合约期间内，总金额将达到约

300 亿美元。Google Cloud 发言人表示，这项短期交易将有助于该公司满足其 AI 服
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务的需求。Alphabet 表示 Google Cloud 的积案量几乎季增翻倍，达到 4600 亿美元

以上，对代理平台 Gemini Enterprise 激增的需求超乎预期。 

 

2）随着 NVIDIA 于 COMPUTEX 联手微软发表 RTX Spark，PC 的未来再次成为市

场焦点。NVIDIA 正再次尝试切入 NB CPU 市场，并承诺将为这类设备带来数十年来

最大的变革。随着首批搭载 RTX Spark 的设备预计于 2026 年秋季上市，PC 芯片市

场竞争将更加激烈。 

 

3）AMD 高层表示旗下 Strix Halo 及即将推出的 Gorgon Halo，有能力与 RTX Spark

旗下产品一较高下。RTX Spark 主打的大容量本地存储规格，早已在 Strix Halo 上实

现，若再对照目前 RTX Spark 的 20 核心 CPU 与 128GB 存储设定，AMD 认为搭配

128GB 存储、16 核心与 32 线程的 Strix Halo 并不落后，且预计 2026 年第 3 季推

出的 Gorgon Halo 统一存储容量将上看 192GB。 

 

4）SpaceX 于 6 月 3 日向美国证券交易委员会提交申请文件，计划以每股 135 美元

的固定价格，目标募资 750 亿美元，有望超越 Saudi Aramco 在 2019 年创下的 294

亿美元纪录，成为史上规模最大的 IPO。以此定价计算，SpaceX 市值达 1.75~1.77

兆美元，将超越 Tesla 跻身美国市值前七大企业，规模更超越迄今美国最大 IPO 案

阿里巴巴 3 倍以上。 

 

5）联发科表示下一代客制化 AI 专案将全面采用英特尔 EMIB-T 先进封装技术，并规

划于 2026 年第 4 季完成设计定案、2027 年第 4 季量产。相较于目前市场主流的台

积电 CoWoS 封装，EMIB-T 采用嵌入式硅桥与硅穿孔（TSV）技术，强调较低成本

与较佳扩充能力。在 CoWoS 产能长期吃紧的情况下，联发科传出选择导入 EMIB-

T，除有助于降低供应链风险，也可为未来客制化 AI 芯片争取更大的成本与产能弹

性。 

 

6）在 AI 服务器、HPC 与先进封装需求快速成长带动下，面板级封装（PLP）被视

为下一代封装技术的重要发展方向。中国近年积极推动先进封装自主化，除了封测厂

商与晶圆代工厂陆续投入面板级封装研发，上游设备供应链也开始加速布局。近日，

中国设备龙头厂北方华创宣布，首台 600mm×600mm 面板级封装去胶（Descum）

设备成功出货，意味中国本土设备厂正逐步切入面板级封装关键制程领域。 

 

7）Google 日前正式对外宣布推展新 AI 眼镜相关规划与布局后，可望带动整体 AI 眼

镜需求上扬，加上 Meta、宏达电、Rokid 等厂商驱动，预计 2026 年全球 AI 眼镜出

货总量，可望达 1750 万副的规模量，且在未来 5 年内成为推升整体穿戴装置出货表

现的重要领头羊。Google AI 眼镜上路后，预计出货量可达 200 万副以上，同时在上
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述厂商以及国内厂商的推升与助攻下，预估 AI 眼镜将逐步成为主流，并成为消费者

另一行动穿戴装置的新选择。 

 

8）WSTS 在 6 月 2 日宣布，2026 年全球半导体市场规模将大幅年增 90%，达 1.51

兆美元。在 WSTS 对 2026 年的最新展望中，GPU、CPU 等逻辑 IC 将成长 37%，

达 4113 亿美元；存储市场则将暴增 3.5 倍，达 8039 亿美元。WSTS 估计 2027 年

全球半导体市场将再年增 27%。 

 

4.风险提示 

上行风险：中美贸易摩擦趋缓；半导体产业 AI 相关应用领域增速加快；苹果加速

中国 AI 进展等。 

下行风险：下游需求不及预期；国际贸易摩擦加剧；苹果 AI 进展放缓；其他系统

性风险等。 
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